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EIN RUCKBLICK, NEUE EINBLICKE UND EIN MUTMACHENDER AUSBLICK

Das gesamte Team der QA dankt Ihnen fur Ihre Treue in diesem aufRergewohnlichen Jahr. Es Uberrascht Sie vermutlich nicht, dass wir diese Zeit intensiv genutzt haben. Erfahren Sie
in dieser Ausgabe, welche tollen Neuigkeiten wir fur Sie haben. Zum Beispiel einen ganz neuen Fachbereich, die Chemische Analytik, sowie eine virtuelle Online-Messe, die Sie rund
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr besuchen kdénnen. Darlber hinaus entwickelten wir unseren Anwendungsbereich Elektronikfertigung weiter und bieten nun neue Lésungen fur
Mikroelektronik und Halbleiter, etwa ESD-Schutzzonen und neue Extraktionsverfahren.

Editorial Josef Faigle und Peter Ernst

EIN JAHR DER VERANDERUNGEN UND ANPASSUNGEN
EIN RUCKBLICK AUF EIN BESONDERES JAHR: DIE KRISE ALS CHANCE NUTZEN, UM VISIONEN NEU ZU DENKEN

Rekord-Investitionen und eine neue Wei-
chenstellung: Das Jahr 2019 liel} uns zu-
versichtlich in ein vielversprechendes Jahr
2020 blicken. Doch wir wissen: Es kam ganz
anders. Die aktuelle Corona-Pandemie be-
einflusste sowohl uns als auch unsere Ge-
schaftspartner. Viele mussten ihre Produk-
tion und Entwicklung stark zurtickfahren, so
dass wir sie mit unseren Dienstleistungen
nur eingeschrankt begleiten konnten. Was
blieb zu tun? Das, was wir am besten kon-
nen: Die sich abzeichnende Krise nutzten
wir als Antrieb und Chance. Flexibel und mit

unerschutterlichem Willen passten wir uns
an, korrigierten Ablaufe wo notig und entwi-
ckelten neue Visionen. Dabei spezialisierten
wir uns noch tiefer und bauten zusatzliche
Dienstleistungsbereiche durch gezielte In-
vestitionen auf und aus. Unbeirrbar folgten
wir unserem 2019 eingeschlagenen Weg
und sehen uns nun bestens geristet fur
die Zeit nach der Pandemie. Unsere Vielsei-
tigkeit und unsere gebundelte Kompetenz
machen uns auch kunftig zu einem wertvol-
len und zuverlassigen Dienstleistungszent-
rum fur Qualitatssicherung - wirtschaftlich

stabil aufgestellt und mit dem nétigen Po-
tenzial als technologisches Ruckgrat. Weitere
Neuerungen sind die erweiterte Akkredi-
tierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Durch unsere hohe Kompetenz verfligen
wir zudem Uber die flexible Akkreditierung,
so dass wir auf normative Veranderungen
schnell reagieren kénnen. Unsere Home-
page www.ga-group.com haben wir durch
eine neue Online-Messe erganzt: www.ga-
expo.com. Nun schlieBen wir dieses aulRer-
gewohnliche Jahr mit einem besonders
grolBen Dankeschon ab. Danke an unsere

DAS GANZE LEISTUNGSSPETRUM DER QUALITATSSICHERUNG

INDUSTRIELLE
COMPUTERTOMOGRAPHIE

Der zerstorungsfreie Blick ins Innere
Ihres Bauteils: Analyse der inneren und
auBeren Beschaffenheit von Bauteilen mit
hochauflésenden CT-Anlagen in Leistungs-
klassen von 10 - 450 kV und einer Aufldsung
von 70 nm - je nach Material und GroéR3e.

MIT SIE SEHEN! WAS WIR SEHE

MATERIALOGRAPHIE

Umfassende mikroskopische Untersu-
chung von Materialien zur Geflgeuntersu-
chung, Schichtdickenmessung, Schadens-
analyse und Ursachenforschung sowie
SchweiBnaht- und Harteprufung.

WWW.ga-group.

INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

Fur jede Aufgabe das perfekte Messver-
fahren: Hochprazise Messung von Werk-
stlicken, Erstmustern und Serienbau-
teilen. Passend zu lhrer Messaufgabe
Uberprufen wir MaRhaltigkeit und Ober-
flachengite mit dem passenden Ver-
fahren oder kombinieren verschiedene
Methoden. Fur ein perfektes Mess- und
Analyseergebnis.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie
diesen Weg mit uns gehen. Danke an unsere
Kunden und Partner, die uns treu zur Sei-
te standen, auch wenn sie selbst mit unsi-
cheren Prognosen und schweren Zeiten zu
kampfen hatten. Danke fUr die groRartige
Zusammenarbeit und lhr Vertrauen in uns.
Wir wunschen lhnen trotz der Einschran-
kungen entspannte Feiertage und einen
guten Rutsch in ein neues Jahr 2021.

Herzlichst,
JOSEF FAIGLE UND PETER ERNST
Geschdftsfiihrer

TECHNISCHE SAUBERKEIT

Qualitatsvorsprung durch Technische
Sauberkeit: Erfassung und Analyse vor-
handener partikularer und filmischer
Verunreinigung an funktionsrelevanten
Bauteilen, Baugruppen, Systemen und
Fluiden. Fur Kleinstbauteile bis hin zu
grolRen Baugruppen bis 2.500 kg.

CHEMISCHE ANALYTIK

Quantitave und qualitative Analyse or-
ganischer und anorganischer Substan-
zen unter Einsatz von instrumenteller
und nass-chemischer Analyseverfahren:
Kunststoffanalytik, Wasseranalytik sowie
Analyse von partikularer und chemisch-
filmischer Verunreinigungen.


http://www.qa-group.com
http://www.qa-expo.com
http://www.qa-expo.com

LOSUNGEN FUR MIKROELEKTRONIK UND HALBLEITER

GANZHEITLICHE QUALITATSSICHERUNG IN DER ELEKTRONIKFERTIGUNG

Mit der gestiegenen Komplexitat der Mikroelektronik inklusive Halbleitern wuchsen auch
die Anforderungen an die Bauteil- und Lotqualitat. Gefragt sind schnelle und effiziente
Lésungen fur Inspektion, Analyse und Messung. Nur so kénnen Unternehmen die Pro-
duktivitat steigern und Fehlerquellen minimieren. Ein zusatzlich herausfordernder Faktor:
Die gesamte Fertigung und Montage muss kontaminationsfrei erfolgen.

Zudem sind fur die visuelle Inspektion der elektronischen Bauteile hochste Auflésungen
im Mikro- und Nanobereich nétig und damit der Einsatz von entsprechend hochauflo-
senden Licht-, Elektronen- und Réntgenmikroskopen.

Die zerstorungsfreie 2D-Rontgenanalyse und die 3D-Computertomographie zeigen uns
Defekte und Schwachstellen im Inneren von Bauteilen und erlauben uns, diese exakt
zu lokalisieren, zu analysieren und zu messen. Welche Analysemdglichkeiten uns im
Detail fur Mikroelektronik und Halbleiter zur Verfigung stehen, sehen Sie in der
folgenden Ubersicht:

LOTSTELLENINSPEKTION

Zerstorungsfreie Analyse der Létqualitat

mittels 2D-Rontgeninspektion und

3D-Computertomographie

* Analyse von Létstellen

+ Schragdurchstrahlung zur Analyse von
Benetzungsfehlern

* Bestimmung des Porenanteils (Voids)

in Lotstellen oder Leitkleberschichten

FILMISCHE VERUNREINIGUNG

Nachweis und Identifikation chemisch-

filmsicher Rickstande

* Punktuelle Detektion mittels Fluores-
zenzmessung

* Nachweis und Materialbestimmung
mittels RAMAN- und FT-IR-Spektroskopie

* Qualifizierung und Quantifizierung
mittels GC-MS und GC-FID

ERFAHREN SIE MEHR

UBER UNSERE ANALYSEMOGLICHKEITEN FUR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG >

Extraktion und Analyse partikularer

Verschmutzung

« Flussigkeitsextraktion mit
verschiedenen Medien

+ ESD-sichere Luftextraktion mittel
Partikel-Saug-System

* Partikelanalyse mittels LiMi, REM,
RAMAN- und FT-IR

KORRELATIVE PARTIKELANALYSE

SCHADENSANALYSE

Defektanalyse eines Kondensators mittels

Licht- und Rasterelektronenmikroskopie

* Darstellung und Untersuchung der
Oberflachenstrukturen

* Untersuchung der Ablagerungen mit-
tels EDX-Materialanalyse

» Untersuchung des Kondensators im
Langsschliff
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TIEFENANALYSE EINES CHIPS

Darstellung des Schichtaufbaus eines

Chips mittels FIB-SEM-Mikroskopie

* Prapararation / Erzeugung eines
Querschliffs

+ Darstellung und Analyse des
Schichtaufbaus

* Materialuntersuchung mittels
EDX-Materialanalyse

UNTERSUCHUNG VON
LEITERBAHNEN

Darstellung und Analyse des Schicht-

aufbaus von Leiterbahnen

* Makroskopische und mikroskopische
Darstellung von Beschichtungen

* Bemalung der Funktionsschichten
praparierten Schliff

* Analyse von Fehlstellen im Leiterbild,
wie z.B. Schaden an der Oberflachen-
metallisierung

MEHR SEHEN UND TIEFER ANALYSIEREN

NEUES VON QA FUR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG

Auch in einem Jahr wie diesem, voller Uberraschungen und Herausforderungen, sind wir nicht stehengeblieben. Stattdessen haben wir die bereits gestellten Weichen genutzt und uns
weiter um den Ausbau von Losungen fur die Industriezweige der Zukunft gekimmert. Dazu gehort die Qualitatssicherung in der Elektronikfertigung. Durch gezielte Investitionen und
Weiterbildungen bieten wir nun ganzheitliche und qualifizierte Losungen sowie effiziente Analysen fur diesen Bereich an. Dazu gehdren neue Zertifizierungen, ein neues Extraktions-

verfahren und spezielle ESD-Schutzzonen.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden speziell geschult und zertifiziert, um Bauteile nach diesen besonderen
Abnahmekriterien fiir Leiterplatten und elektronische Baugruppen hin zu berpriifen.

ESD-SCHUTZZONEN

FUr elektrostatisch sensible Bauteile

In den Fachbereichen Industrielle Computertomographie, Industrielle Messtechnik und
Technische Sauberkeit haben wir spezielle ESD-Schutzzonen fur die Messung und Prifung
von elektrostatisch sensiblen Bauteilen eingerichtet. Die ESD-Kontrollelemente wie die
Arbeitsflache, den Bodenbelag, die LED-Lupenleuchte und das Handgelenkarmband
qualifizierte ein externes Pruflabor. Diese Qualifizierung Uberprufen wir regelmaRig mit
eigenen kalibrierten Messgeraten.

Unsere geschulten und unterwiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durfen die
ESD-Schutzzonen erst nach einem Ableitfahigkeits-Test (PGT, personnel grounding
tester) betreten. Durch kontinuierliches Umgebungsmonitoring Uberwachen und
dokumentieren wir kontinuierlich Faktoren wie Temperatur und relative Luftfeuchte in
den Schutzzonen.
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Diese Extraktionsmethode ist ideal fiir die Sauberkeitsprifung groffiiichiger Bauteile mit trocken anhaftenden Partikeln
und fiir Bauteile wie Elektronikbauteile, Kabelbdume oder Styrodur-Behdlter, die nicht nass-extrahierbar sind.

IPC-600 A UND IPC-610 A

Quialifiziert nach den Abnahmekriterien fur Leiterplatinen und elektronische Baugruppen

Neu bei QA: Ab sofort fuhren wir auch Untersuchungen gemal? den Abnahmekriterien
IPC-600 A und IPC-610 A durch. Solche Abnahmekriterien fur Leiterplatinen betreffen
zum Beispiel Fehlstellen unter- oder oberhalb der Oberflache sowie im Leiterbild,
Lochmerkmale, Kennzeichnungsfehler, Defekte im Verguss, Verunreinigungen wie
Fremdpartikel, Salzriickstande oder Korrosion und Anomalien der inneren Leiterbahnen.

Fur elektronische Baugruppen sind nach den Abnahmekriterien unter anderem zu prifen:
Lotstellenanomalien, Briiche, Risse und Ablésungen zwischen der Anschlussbasis und der
Anschlussflache und etwaige Bauteilbeschadigungen wie der Verlust von Metallisierung,
Abplatzung oder Beschadigungen, die zu einem Kurzschluss fuhren kénnen.
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Die ESD-Schutzzonen entsprechen der Norm DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1). Diese beschreibt allgemeine Anforderungen
zum Schutz von elektronischen Bauteilen.

PARTIKELSAUGEXTRAKTION

Fur die Elektronikfertigung

Speziell fur ESD-sensible Bauteile haben wir ein neues Extraktionsverfahren einge-
fuhrt: Die Partikelsaugextraktion im gesonderten ESD-Raum im Reinraum Klasse 5
nach I1SO 14644. Dabei werden mit manueller und robotergestutzter Fihrung der
Partikelsaug-Lanze trocken anhaftende Partikel geldst, abgesaugt und gesammelt.
Die Bauteile selbst werden dabei nicht mit dem fliissigen Extraktionsmedium benetzt
und kénnen wiederverwendet werden. Die gesammelten Partikel analysieren wir an-
schlieend mit dem Mikroskop nach dem Standard der Flussigkeitsanalyse (Techni-
sche Sauberkeit). So kdnnen wir zum Beispiel die Bauteilsauberkeit innerhalb des
Fertigungsprozesses zwischen einzelnen Montageschritten Uberprufen.


https://www.qa-group.com/de/anwendung/elektronikfertigung/?utm_source=kundenzeitung&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektronikfertigung-2020-12


gaEXPO - UNSER VIRTUELLER MESSESTAND

SIE KONNEN NICHT ZUR MESSE? WIR BRINGEN DIE MESSE ZU IHNEN!

Dieses Jahr hat viel verandert. Da Kundentage, Ausstellungen und Messen vorerst nicht moglich sind, suchten wir Alternativen und neue Wege. Das Ergebnis: ein virtueller Messestand,
an dem Sie uns rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr besuchen kénnen. Obwohl wir auf den persdnlichen Kontakt mit Ihnen vor Ort verzichten mussen, hat unsere Onlinemesse auch
Vorteile: Wir kdnnen lhnen tbersichtlich und klar strukturiert das gesamte Spektrum unserer Qualitatssicherung zeigen. Ein weiterer Vorteil: Sie kdnnen uns besuchen, wann immer Sie
mogen. Ohne Reisekosten, ohne Ubernachtung, stattdessen schnell und von (iberall aus erreichbar. Hier finden Sie uns: www.ga-expo.com
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ANSCHAULICHE BEISPIELE UND ANWENDUNGEN

Spannende Einblicke in unsere Analysen erhalten Sie im Bereich ,Anwendung”. Unsere
Analysemdglichkeiten haben wir hier in unterschiedliche Brachen zusammengefasst.
Aktuell erhalten Sie anschauliche Beispiele fur folgende Branchen: Medizintechnik, additive
Fertigung, Automobilindustrie, Elektronikfertigung, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie
Kunststoffindustrie.

Wir zeigen lhnen aussagekraftige Exponate und Analysebilder, die besser als 1.000 Worte
zeigen, was wir fUr Sie untersuchen kénnen - damit Sie sehen, was wir sehen. Entdecken Sie
unsere Anwendungsbereiche: www.qa-expo.com/de/anwendungen

Gerne konnen Sie kostenfrei einen virtuellen Messerundgang mit uns buchen. Fillen Sie
dazu einfach das Formular aus und melden Sie sich an. Wir gehen dann speziell auf Ihre
Wiinsche und Anforderungen in und nehmen Sie mit auf einen virtuellen Rundgang.

BESUCHEN SIE UNS AUF UNSEREM
VIRTUELLEN MESSESTAND

UNSERE LEISTUNGEN UBERSICHTLICH UND KOMPAKT

In unserem kurzen Einflihrungsvideo begrif3en Sie unsere Geschaftsfuhrer persénlich und
geben lhnen einen Uberblick iber die Leistungsbereiche und den virtuellen Messestand.
Klicken Sie fur das Video einfach auf den Willkornmensbutton mit dem ,,i* im roten Button.
Alle funf Leistungsbereiche stellen wir lhnen an unserem Messestand im Bereich , Leistung"”
kompakt und Ubersichtlich vor. Wenn Sie weitere Informationen wiinschen, stehen lhnen
Prasentationen zum Download zur Verfugung. In speziellen Infoboxen erfahren Sie mehr
Uber unser Angebot und gewinnen weitere Einblicke durch anschauliche Analysebilder.

Hier kommen Sie direkt zu unserem Leistungsspektrum, bestehend aus Technischer
Sauberkeit, Chemischer Analytik, Industrielle Computertomographie, Materialographie und
Industrielle Messtechnik: www.qa-expo.com/de/leistungen
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@ Quality Analysis GmbH - GroRer Forst 1 - D-72622 Nurtingen & +49 (0) 7022 2796-500 & info@ga-group.com & www.ga-group.com
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https://www.qa-expo.com?utm_source=kundenzeitung&utm_medium=pdf&utm_campaign=virtueller-messestand-2020-10

https://www.qa-expo.com/de/leistungen/?utm_source=kundenzeitung&utm_medium=pdf&utm_campaign=virtueller-messestand-2020-10

https://www.qa-expo.com/de/anwendungen/?utm_source=kundenzeitung&utm_medium=pdf&utm_campaign=virtueller-messestand-2020-10


